
锡膏 苏州市易弘顺电子 高温锡膏

产品名称 锡膏 苏州市易弘顺电子 高温锡膏

公司名称 苏州易弘顺电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山开发区新都银座3号楼1502室

联系电话 18094330000 18094330000

产品详情

无铅焊接有很多专业，无铅技术仍有许多问题需要进一步了解。例如，工艺专家李宁成博士也认为，目
前无铅工艺技术的发展尚未成熟，有铅锡膏，如先前的无铅焊接技术。最近发现最0常用的Sn3Ag0.5Cu焊
料合金由于Cu含量略低而在焊点可靠性方面存在一些问题。有人建议将Cu的质量分数增加到1％到2％，
但是现在没有这种焊料。合金产品。同时，无铅焊接电子产品的可靠性数据远远少于铅焊产生的电子产
品。本公司主营：无铅焊锡膏，铅锡膏，高温锡膏，低温锡膏，高银锡膏，低银锡膏，阿尔法锡膏等，
欢迎来电咨询。

使用焊膏;使用焊膏时，车间环境温度应控制在25±3℃，相对湿度应控制在35％~75％。在使用焊膏之前
，低温锡膏，请仔细阅读《锡膏管制标签》并确认复温时间和焊膏的失效日期（由质量确认）。确认后
，在《锡膏管制标签》上填写打开时间和使用时间，打开后不使用封面。成品焊膏应覆盖内盖。将内盖
一直推到焊膏表面，挤出内部空气，并拧紧外盖。如上所述处理的焊膏可以储存在生产现场的环境中。
打开后的焊膏原则上在24小时内用完。工程师可以确定它是否可以继续使用超过24小时。

将焊膏管理返回冰箱后，使用焊膏离开冰箱后，必须将其置于干燥的室温环境中4-6小时才能达到内外温
度才能打开。不要被容器外观不冷的事实所迷惑。在打开之前必须在内部和外部完全加热。当焊膏的总
温度低于室内的露0点时，焊膏的外观会使空气中的水凝结并将其附着在水滴上。所谓的露0点意味着空
气中的温度将继续增加，空气中的水分将继续增加，直至其饱和（100％RH），锡膏，相应的温度称为
“露0点”。从冰箱中取出的空杯很快就会附着水滴。这就是原因。此外，焊膏不应该快速回温以防止焊
剂或其他有机物分离。在打开开口之前已经加热的焊膏，并且将瓶子放置在结合旋转和旋转的混合器中
，高温锡膏，并且周期性地旋转容器的不同位置以实现使内部焊膏均匀化的目的。为了正确打开焊膏，
使用小的压力件在固定方向上轻轻搅拌约1-3分钟，以使整体分布更均匀。不应强烈和过度搅拌以避免损
坏焊膏和剪切应力（ShearForce）。该方面的弱化可能导致崩塌（坍塌）甚至焊后桥接的发生。

锡膏-苏州市易弘顺电子-高温锡膏由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司



（ucohesion.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易弘顺电子——您可信赖的
朋友，公司地址：昆山开发区新都银座3号楼1502室，联系人：沈先生。
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